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全文摘要
公司在密集型低RAM业务领域展现出显著优势，得益于竞争对手退出市场带来的份额增加及产品价格上涨。通过积极扩展客户基础，服务于消费、工业、网通等多个行业，公司持续进行产品迭代，特别是loper d加四小容量产品预计下半年实现量产。展望未来，公司凭借强大的研发能力、全面的量化体系、广泛的下游客户覆盖及稳定的供应链关系，预计能在密集型低端市场巩固领先地位。此外，青云科技的定制化存储业务在AI手机、机器人等领域取得进展，有望推动收入增长。公司对DRAM价格持乐观态度，预计在AI需求驱动下，价格将持续上扬。MCU业务因市场需求增长而受益，尽管面临供应紧张，但通过产能扩大和市场深耕，保持了高增长态势。公司对未来发展保持乐观，致力于通过创新和研发推动长期增长。

章节速览
00:00 公司把握市场机遇，多元化产品布局推动长期增长
公司通过拓宽客群结构、产品迭代和积极应对市场变化，实现了营收和利润的显著增长。面对海外巨头退出带来的机遇，公司积极布局AI手机、机器人等领域，推进定制化存储业务，同时在MTU出货量和MQ产品价格上调方面取得进展。展望未来，公司计划孵化汽车业务，目标成为全球领先的芯片设计公司，致力于实现可持续的长期增长。

02:45 存储价格走势与公司未来发展展望
对话围绕存储价格走势展开，讨论了DRAM价格自2024年下半年以来的上涨趋势，特别是2025年下半年因AI投资拉动的快速上涨。预计Q3价格将温和上行，维持高位震荡，行业景气周期较长。公司正把握机遇，推进产品迭代，拓展新市场应用，如汽车领域，以服务更多客户。

08:36 青云科技定制化存储业务进展与未来展望
对话围绕青云科技定制化存储业务的最新进展展开，指出该业务在AI手机、AITC机器人等领域取得突破，今年有望贡献收入，明年预计实现快速增长。青云科技凭借研发实力、先发优势及产业链资源协同，致力于为客户提供优质项目开发服务，推动业务成长，对未来发展持乐观预期。

12:20 闪存行业供需与价格趋势分析
对话深入探讨了闪存行业，特别是No Flash和SLC NAND产品的供需状况及价格波动。行业受益于AI算力需求增长，大容量产品价格上涨明显，而小容量产品涨幅较小。头部供应商转向3D NAND生产，导致平面NAND供应短缺，价格显著上涨。公司正积极扩大产能，以抓住市场机遇，提升全球市场份额，目标成为全球No Flash行业第一。

18:11 SOCS行业供应格局变化与机遇
对话探讨了SOCS行业供应格局的变化，指出IDM主导的市场正转向防水产能与公共产能为主的供应格局。面对供应紧张，公司凭借长期主义和产品打磨，抓住市场机遇，致力于成为行业头部供应商，预计SLC land景气周期将持续至2027年。

23:15 MCU行业供需紧张与价格温和上涨趋势
对话讨论了MCU市场现状及未来价格走势，指出由于晶圆厂向AI业务倾斜导致供应紧张，加之工业、新能源、数据中心等领域需求旺盛，促使MCU价格温和上涨。预计未来几个季度供需紧张将持续，行业价格有望保持温和上涨趋势，毛利率逐渐提升。

28:30 MCU业务下半年展望与增长策略
对话围绕MCU业务的下半年展望展开，强调了由于供应紧张和需求上涨，MCU业务面临良好发展机遇。公司通过多年深耕积累丰富料号，积极洞察市场新方向，开发新产品，预期实现高两位数成长。重点提及了面向4伏控制、变频驱动、光模块应用等领域的高性能MCU产品，以及22纳米r one平台的国内首颗MCU，预计未来将实现大批量导入和应用，对公司MCU业务发展持积极展望。

发言总结
发言人1
首先指出公司因海外市场巨头退出而面临的机会，包括市场份额的提升和产品价格的上调，这为公司提供了通过扩大客户群体和深入服务消费、工业、网通计算等多个市场来应对挑战的契机。他特别提到，下半年Lopper D加四小容量产品将开始量产，预期这将加强公司在密集型低端市场的领先地位。此外，青云科技在定制化存储业务方面取得进展，特别是在AI手机和机器人等领域，预示着可观的收入增长。

他强调了公司凭借其研发实力和广泛的下游客户基础，在存储行业维持领先地位的能力，并分享了公司如何通过积极应对上游封测晶圆成本上升等挑战的策略。他还提到，公司正在优质市场如3D打印、光模块等领域积极布局，并已经取得显著增长。

关于MCU业务，他讨论了当前的供需状况和价格趋势，指出公司产品在新兴市场中的成功应用，并强调了其未来的增长潜力。他最后感谢投资者的支持，表达了对未来业绩的信心，并针对投资者关于产品价格、供需情况和增长预期的问题，强调了公司通过持续创新和优化产品线来适应市场变化，实现长期增长的决心。

问答回顾
发言人1 问：关于存储的价格，我们DRAM这一块现在是什么样的情况？对于三季度包括后续价格的变化情况做什么样的展望呢？
发言人1 答：从2024年下半年开始，我们提示DRAM价格可能会上涨，后续走势与预判吻合。第二季度行情经历连续上涨，特别是2025年下半年以来，由于AI投资大幅拉动，整体行情快速上涨，密集型地段价格因头部厂商产能转移至需求更旺盛的主流服务器应用而快速上涨。截至今年第二季度末，立即型低端价格仍处于上行趋势，预计下半年将继续上涨，但考虑到单价已处历史高位，后续将转为温和上行，带动公司Q3利润和营收环比提升。展望明年，在增量产能释放有限背景下，价格将维持高位震荡。

发言人1 问：能否请您对青云科技的定制化存储业务做一个更新？
发言人1 答：青云科技的定制化存储业务自公司布局以来，相关业务正在有序推进并取得不错进展。我们在AI手机、AITC机器人等多个领域已有重点客户和项目突破。今年该业务预计能为公司贡献一定体量的收入，随着新科技项目的推进，明年有望实现收入的快速增长。未来，我们有信心将存储业务打造成公司新的增长曲线。

发言人1 问：目前flash产品现在的供需和价格情况是怎么样的？包括no flash和我们做的。
发言人1 答：目前，整个flash产品市场中，no flash部分受益于AI的发展，需求持续增长，过去几年维持年均高个位数增长，近两年增速加快至双位数以上。在行业产能保持相对稳定的情况下，价格出现了一持续温和上涨的趋势，预计会再继续一段时间。整个供需增长较快的主要因素是AI算力需求的拉动，尤其是中大容量的no flash价格涨幅明显。

发言人1 问：当前小容量产品的情况如何？公司对未来产能有何规划？
发言人1 答：当前整个行业对小容量产品的市场需求增长并不明显，但整体需求仍有增量。公司积极抓住行业发展机遇，与合作伙伴和战略供应商共同努力，扩大产能，预计今年产能将有明显上涨，力争在两三年内成为全球notest行业的第一名。

发言人1 问：关于land方面的情况及未来展望？
发言人1 答：从2024年开始，行业头部供应商开始将平面land产能转向3d nand，导致平面land供应短缺且供应缺口增大。部分客户已将需求转移到SLC line，进一步加剧了供应紧张状况。目前SLC land全容量产品的价格处于历史高位，但供应紧张情况未见显著缓解，预计至少在2027年一整年内，SLC land的供应都将相对紧张。

发言人1 问：对于平面内的领域的发展机遇，包括SSLC以及更大容量平面内的公司是如何布局的？
发言人1 答：公司在SLC one领域布局超过十年，即使在行业巨头充足供应时也坚持深耕，不断迭代产品和优化工艺，并在细分市场中寻找志同道合的客户进行产品经营。得益于前期持续投入和产品打磨，有能力抓住当前供应紧张带来的市场机遇。同时，面对供应格局变化，公司凭借其独特的供应结构和工艺结构，在成本上相比IDM具有优势。

发言人1 问：新的工业格局下，行业巨头的IDM在供应格局中发生了什么变化？
发言人1 答：在新的工业格局中，行业巨头的IDM由于对AI服务器需求的增长和旺盛需求，其产能被更多地用于这些市场。这导致整体供应格局从以IDM为主的格局转变为以封测厂加public以及一些小型IDM为主的供应格局。

发言人1 问：目前MCU的价格情况如何？下半年尤其是Q3及之后的价格走势如何？
发言人1 答：目前，MCU价格受到供应紧张的影响，尤其是国内供应主要采用加设计公司的模式，而晶圆厂将成熟制程大幅向AI相关业务倾斜，使得MQ面临供应紧张态势。此外，封装、设施和原材料成本也在上涨。需求端，受益于工业、新能源储能等行业库存去化后的上涨需求，以及新兴领域如数据中心光模块、3D打印、机器人等对MCU需求的增长，导致整体供需关系紧张。因此，预计今年上半年MCU价格出现温和上涨，未来几个季度仍将持续这一趋势。

发言人1 问：公司MQCU产品的价格和毛利率情况如何？下半年成长性怎样？
发言人1 答：随着行业趋势的变化，公司MQCU产品价格温和上涨，毛利率逐渐提升，并有望在下半年回升至相对稳健可持续的区间。公司将继续动态评估行业供需格局，以决定定价策略。对于下半年，鉴于供应紧张和下游需求的大幅上涨，尤其是来自传统能源电力、新消费和AI数据中心领域的增长，公司对MCU业务持有积极展望，预计实现高两位数成长。同时，公司通过持续创新和市场洞察，推出的新一代高性能MCU产品正在多个新兴领域取得良好的导入进展，将为公司带来持续的业绩增长。

